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Przedmiotem wynalazku jest sposéb dokonywania
hermetyzacji przyrzgdéw polprzewodnikowych - w
szczegblnosSci halotrondéw, w celu zabezpieczenia ich
przed wplywami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi. Wynalazek dotyczy dokonywania
zabezpieczen w postaci pokryé z lakieru lub zata-
piania przyrzgdéw w tworzywach plastycznych.

Dotychczas czynno$ci zwigzane z hermetyzacjg
przyrzadéw poiprzewodnikowych przy pomocy la-
kier6w, mas plasiycznych, zywic termoutwardzal-
nych lub im podobnych, dokonywane byly poprzez
malowanie pedzlem, bgdz natrysk lub zanurzanie
przyrzgdu w roztopionej masie. Sposoby te nie za-
pewniaty réwnych powierzchni przyrzadu, gdyz po-
wodowaly powstawanie zaciek6w i grudek.

Spos6b wedlug wynalazku zapewnia wykonanie
powlok z mas plastycznych na przyrzgdach poéi-
przewcdnikowych w szczeg6lnesci halotronach, o
gladkich powierzchniach, r6wnomiernym rozkladzie
i zachowaniu ksztaltu geometrycznego przyrzadu.

Sposdéb wedlug wynalazku, wykonywania herme-
tyzacji i zabezpieczenia przyrzadéw péiprzewodni-
kowych przy pomocy mas termoutwardzalnych lub
im podobnych tworzyw o duzej wytrzymatosci me-
chanicznej, polega na wsuwaniu przyrzadu do wy-
pelnionej masg ochronng pochewki, stanowigcej
forme ksztaltu przyrzadu wykonanej z materialu
plastycznego, ktéry nie przylega do wypelniajgcej
ja masy ochronnej. Wsuwanie przyrzagdu do po-
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chewk: odbywa sie przy pomocy prowadnic kato-
wych zapewniajgcych jego wilasciwe usytuowanie.
Wypelnianie pochewki masg ochronng odbywa sie
przez wtryskiwanie do wewnatrz od spodu ku goérze
tek by uniknaé¢ zamkniecia powietrza. Po weci$nie-
ciu przyrzgdu do pochewki nadmiar masy zalewo-
wej usuwa sie z jej gbébrnej krawedzi.

Fo zakrzepnieciu masy ochronnej, gotowy przy-
rzad wy;muje sie z pochewki badZz przez wysunie-
cig go pociggajac za koncoéwki, badz przez rozciecie
pochewki aby nie nadwerezaé koncéwek. W ten
sposOb zabezpieczony przyrzad posiada gladkie po-
wierzchnie i duzg odporno$é na warunki atmosfe-
ryczne 1 uszkodzenia mechaniczne. Zachowanie
gladkoSci powierzchni jest szczegblnie wazne dla
cienkich ptytek halotronowych, ktére stuzg do po-
miaru natezen p6l magnetycznych w bardzo was-
kich szczelinach obwoddéw magnetycznych np. w
szczelinie miedzy wirnikiem i stojanem w silniku
elektrycznym.

Sposéb dokonywania hermetyzacji i mechaniczne-
g0 zabezpieczenia przyrzgdéw poélprzewodnikéw we-
diug wynalazku przedstawiono na przykladzie za-
bezpieczenia plytki halotronowej przy pomocy za-
tapiania w zywicy epoksydowej.

Na fig. 1 przedstawiono wykonang metoda wtrys-
kowa z polietylenu pochewke 1 stanowigcg forme
ksztaitu halotronu, ktéra jest wypelniona zywicg
epoksydowg w stanie plynnym przy pomocy strzy-



3
kawki 2 wprowadzajacej mase zywicy do wewngtrz
wypelniajge forme, réwnomierrmie od spodu ku
gbérze tak by nie zostaly zamkniete pecherzyki po-
wietrza.

Przy pomocy prowadnic katowych 3, plytkaﬁlalo-
tronowa 4 zostaje centrycznie wsunieta do wnetrza
pochewki 1 co przedstawionpy na fig. 2. Wycisnieta
przy tej operacji zywica jest usuwana z krawedzi.
Po zakrzepnieciu zywicy epoksydowej, ktéra nie
przylega do polietylenowej pochewki gotowy przy-
rzad i przedstawiony na fig. 3 wysuwa sie z po-
chewki pociggajac za koncéwki, wzglednie rozkra-
wajac pochewke. Tak wykonany przyrzad halotro-
nowy posiada powierzchnie robocze odporne na wa-
runki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
i nadaje sie do pracy w réznych warunkach.

Zastrzezenia patentowe
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1. Spos6b dokonywania hermetyzacji i mechanicz-
nego zabezpieczenia przyrzagdéw polprzewodniko-
wych w szczeg6lnosci halotronéw przy pomocy mas
termoutwardzalnych lub im podobnych tworzyw,
znamienny tym, ze zabezpieczany przyrzad (4) jest
wsuwany centrycznie przy pomocy prowadnic (3)
do wypelnionej rozpuszczong masg ochronng po-
chewki (1), stanowigcej forme ksztattu przyrzadu
i wykonanej z materialu plastycznego nieprzylega-
jacego do wypelniajacej ja masy ochronnej, ktéra
po zakrzepnieciu tworzy powloke ochronng i ustala
kszalt gotowego przyrzadu (5), ktéry jest nastepnie
wysuwany z pochewki przez wyciggniecie za kon-
céwki lub rozkrojenie pochewki.

2. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze wy-
pelnianie pochewki (1) rozpuszezong masg ochron-
ng odbywa sie przez wprowadzenie jej do wewnagtrz
formy réwnomiernie od spodu ku goérze.
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